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CAIET DE SARCINI

LOT1
Achizitie FSS Smart::Bits-Transformarea educatiei prin inovatie si tehnologie
Produse de dezvoltare si testare modele LLM / Al

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe
baza cirora se elaboreaz3 de citre fiecare ofertant oferta tehnico-financiara.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. n acest sens orice ofertd prezentatd, care se abate
de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare, dar numai in masura in care PROPUNEREA
TEHNICA CONTINE DESCRIEREA S| DENUMIREA CLARA A PRODUSELOR si presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini, in caz contrar, oferta va fi declaratd
NECONFORMA. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini atrage
descalificarea ofertantului.

Specificatiile tehnice care indica o anumitd origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca de
fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru
identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori
economici sau a anumitor produse.

Toate echipamentele ofertate vor fi noi si nefolosite, fiecare ofertant specificand n clar modalitatea de
asigurarea a acestei cerine. Toate echipamentele ofertate vor fi in productie la momentul ofertei, nefiind
anuntate de producator ca fiind end-of-life/end-of-support. De asemenea, toate echipamentele ofertate
vor beneficia de service pe teritoriul Romaniei, iar pentru solutiile software ofertate se va oferi suport de
tip update, patch-uri.

Nr. - Descriere produs
crt | Cant. UM

1 Unitate central3 de procesare (cod cpv: 30211500-6) _ 1 | Buc |

|
Performanta si arhitectura
® Arhitecturd pe 5 nm pentru nucleele de calcul;

® Minimum 16 nuclee fizice si 32 fire de executie prin tehnologie de | |
multithreading; '

Frecventa de baza de cel putin 4.5 GHz;
Frecventd maxima in regim boost de panad la 5.7 GHz; - |
Cache minim: 1 MB L1, 16 MB L2, 64 MB L3; |
Nivel TDP standard: 170 W. |

Compatibilitate si platforma
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® Compatibil cu un sacket de tip LGA/PGA de generatie curenta, ,
dedicat procesoarelor high-end;

| ® Suport pentru chipset-uri din aceeasi generatie (entry-level,

i mainstream si high-end). .

@ Suport pentru magistrald PCl Express 5.0, minimum 24 de benzi |

utilizabile la nivelul procesorului. ‘
|
|

Memorie
@ Suport pentru memorie DDR5, dual-channel, pand la 128 GB
capacitate totald;
® Frecvente minime suportate:
o DDR5-5200 pentru configuratii 2x1R si 2x2R;
o DDR5-3600 pentru configuratii 4x1R si 4x2R.
® Suport pentru ECC (in functie de placa de bazd).
|Grafica integrata

® Prezenta unei unitdti grafice integrate cu:
o Minim 2 nuclee grafice;
o Frecventa de cel putin 2200 MHz.
® Suport pentru DisplayPort prin USB-C Alternate Mode.
(Caracteristici suplimentare
® Suport pentru seturi moderne de instructiuni: AES, SHA, AVX, AVX2,
AVX-512, SSE4.1/4.2, FMA3 etc.
® Compatibil cu sisteme de operare Windows 10/11 64-bit si
distributii Linux 64-bit.
® Suport pentru NVMe boot si RAID 0/1/10. _
® Firs cooler inclus; recomandat cooler pe lichid pentru performantd |
optima. ) |

2 Placa de baz (cod cpv: 30237140-2) 1

Compatibilitate procesor

e Acceptd procesoare x86-64 de generatie foarte recentd, pe un
socket modern cu suport pentru:
o generatia curenta high-end;
o generatia anterioara high-end;
o generatia orientat3 pe eficientd si graficd integratd din
aceeasi familie. .
e Suport pentru functii avansate de optimizare si profilare a !
procesorului.
e Compatibilitate cu produsul 1 din caietul de sarcini denumit
“Unitate centrald de procesare”.

Platforma / Chipset
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e Platforma de nivel upper-mainstream / high-end, cu suport:

O PCl Express 5.0 pentru slotul principal de GPU;
o PCI Express 4.0 pe sloturi secundare;
o conectivitate de generatie noua prin chipset dedicat.

Memorie

e 4 sloturi DIMM DDR5, capacitate maxima 256 GB.
| e Support pentru memorii DDR5 cu frecvente de:
o 8600 /8400 /8000 /7800 /7600 /7200 /7000 /6800 /
6600 / 6400 / 6200/ 6000 / 5600 / 5200 / 4800 MT/s
o Suport atdt pentru ECC cat si non-ECC, unbuffered.
e Dual-channel.
Suport pentru profile avansate de overclocking.

|Graficd (prin CPU)

| e 1 port USB-C cu functie DisplayPort, rezolutie maxima 3840x2160

‘ © (@ 144 Hz, DP 1.4 + HDR.

| e 1 port HDMI cu rezolutie 4096x2160 @ 60 Hz, HDMI 2.1 + HDCP 2.3
+ HDR.

e Viteza portului USB-C depinde de generatia procesorului (pana la 40
Gbps).

[Retea

i e Dous interfete Ethernet 10 Gbps, compatibile 5G/2.5G/1G/100M.
e Modul wireless integrat cu:

| | o Wi-Fi de ultim3 generatie, inclusiv banda 6 GHz;

| ' o l3time de canal 160 MHz;

I o Bluetooth 5.4.

Sloturi de expansiune

e 1 slot PCle x16 conectat la CPU, pana la PCle 5.0 x16.

e 1 slot PCle suplimentar conectat la CPU, mod x8 sau x4, in functie
de procesor.

e 1slot PCle conectat la chipset, PCle 4.0 x2.

e |Implementare de partajare a ldtimii de bandd intre sloturile x16 si
x8.

| Stocare

|
e 3sloturi M.2, formate 25110/ 22110 / 2580 / 2280: _ |
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o Doud sloturi M.2 PCle 5.0 conectéala CPU.
0 Un slot M.2 conectat la chipset (PCle 4.0 x2).

e Minimum 4 porturi SATA 6 Gb/s.
e Suport pentru:
o RAID NVMe: 0/ 1/ 10, iar RAID 5 disponibil doar cu
procesoare de generatie noua.
© RAIDSATA:0/1/10.

\Conectivitate USB
Total de porturi, cumulative panou spate + headere interne:

Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A.
Porturi USB 3.2 Gen 1.
Porturi USB 2.0.

e & @ @

CPU.
e Headerintern USB-C cu suport USB 3.2 Gen 2x2.

Conectori interni

¢ Conector ATX 24-pin + 2x alimentare 8-pin pentru CPU.

Header pentru pompa de ricire cu lichid + header ventilator CPU +
minimum 6 header-e pentru ventilatoare / pompe.

Headere ARGB Gen2 + RGB.

Header TPM.

Senzori temperatura si header pentru detectarea zgomotului.
Conectori pentru butoane Power / Reset si Clear CMOS.

Panou I/O posterior

e Buton pentru actualizare firmware f3ra CPU.
@ 2 conectori antena pentru modul wireless.
e HDMI + USB-C cu functie video.
e 3xUSB3.2Gen?2.
e 4xUSB3.2Genl.
e 4xUSB2.0.
® 2 porturi RJ-45 (10 GbE).
e S/PDIF optic.
e 2 jack-uri audio analogice.
Audio

e Codec audio HD cu suport pentru 2/4/5.1/7.1 canale.
S/PDIF optic.

Port USB-C pe panoul spate, adaptiv intre 10-40 Gbps in functie de |
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! e Reconfigurabil prin software.

Firmware ,

e BIOS modern UEFI, 256 Mbit.
e Suport pentru functii ACP! 5.0, SM BIOS, PnP, DMIL.
e Functii de actualizare firmware avansate.

Software si management

e Suport pentru aplicatie de configurare hardware (monitorizare,
actualizari, control ventilatoare).
e Sistem de backup inteligent al firmware-ului.

Compatibilitate OS

@ Compatibild cu Windows 11 64-bit.
i ¢ Compatibila cu distributii Linux moderne.

Format

o Format ATX, dimensiuni: aprox. 30.5 x 24.4 cm.

3 |Placa grafica (cod c;;v: 30237100-0) . [ 2 Buc |

Procesor grafic si arhitectura i

® GPU de generatie noud, compatibil DirectX 12..

e Frecventd boost a nucleului grafic de minimum 2617 MHz.

® Minimum 4608 nuclee de procesare paralele (echivalent CUDA
cores).

| Memorie video |

| Memorie video dedicati de minimum 16 GB.

Tip memorie: GDDR7.
Latime magistrald memorie: 128 biti.
Frecventa efectivd a memoriei: 28 Ghps.

iInterfa';aﬁ si magistrald

e |Interfatd: PCI Express 5.0 x16.

Suport rezolutie si multi-monitor

® Rezolutie digitald maxima suportata: cel putin 7680x4320.
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e Suport pentru minimum 4 afisaje simultane.

Dimensiuni si format

e Format PCB: ATX.
e Dimensiuni maxime placa:

© Lungime: pdnala 281 mm;
0 Latime: pdnala 115 mm;
o Tnéltime: pan la 40 mm.

!API-uri si capabilitdti software

| Suport DirectX 12.

e Suport OpenGL4.6. |

e Suport pentru tehnologii moderne de upscaling / reconstructie a |
imaginii pe bazé de inteligenta artificiald (echivalent generatie DLSS |

4.0 sau similar).
Alimentare si consum

® Conector de alimentare suplimentar: 1 x 8-pin PCle.

|
Conectica video

Placa trebuie sd ofere cel putin urmatoarea configuratie de iesiri video:

| e 3xDisplayPort 2.1b
| e 1xHDMI2.1b

.Sdrsé de alimentare (cod' cpv: 31154000-0) :

Putere si standarde

Putere continuad minima: 1200 W.
Putere de varf; minimum 1300 W.
Compatibild cu standardul ATX 3.1.

Compatibild cu standardul EPS 12V versiunea 2.92.

Control digital al etapelor de alimentare.

Topologie interna: full bridge + LLC + synchronous rectification +
DC/DC.

Interval acceptat de tensiune de intrare: 100-240 V.

Frecventa de intrare: 50—60 Hz.

Curent maxim de intrare: aprox. 7 A.

Factor de putere la sarcind 100%: >0.98.

Consum in standby: <0.15 W. '
Suport pentru Modern Standby.

Buc |
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Durati medie de viata: >100.000 ore la 25°C.
Temperatura maxima de operare: 40°C.

‘ Eficienta

®
L]
L ]

Certificare de eficientd: 80 PLUS Titanium.
Eficiente minime la 230 V:
0 2%load: 275.3%
10% load: 292.2%
20% load: 294.8%
50% load: 295.4%
100% load: 293.1%

C O 0O

Récire si zgomot

Ventilator de 135 mm, tehnologie FDB (Fluid Dynamic Bearing).

Motor cu 6 poli pentru zgomot redus.
Turatie maxima: pana la 2100 rpm.
Nivel zgomot:

o ~8dB(A)la 10-20% load

o ~8.3dB(A)la50% load

o ~21.1 dB(A) la 100% load
Certificare acustica: Cybenetics — Titanium.

Linii de tensiune / iesire

Configuratie multi-rail pe 12V cu cel putin:
o +12V1:33A
o +12V2:33A
O +12V3: 45A
O +12V4: 45A

Putere combinata pe 12V: 1200 W.

Putere combinata pe 3.3V + 5V: 120 W.

Suport pentru comutarea modului de overclocking (OC key sau
echivalent).

Timp de mentinere la 80% sarcina: aprox. 19.5 ms.

Semnal Power Good: 100-150 ms.

Cablu si conectori

Sistem complet modular cu cabluri Tmbracate si plate.
Lungime maxima cabluri: p&dnd la 105 cm.
Lungime cablu ATX 24-pin: 60 cm.
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e Minimum:

1 x ATX 24-pin (20+4)

1 x EPS 4+4-pin

1 x EPS 8-pin

2 x 12V-2x6 (pentru GPU-uri moderne)

4 x PCle 6+2-pin

13 x SATA

2 x PATA (Molex) i

O 0O O 0O 0 0 0

Protectii
Sursa trebuie sd includd toate urmatoarele protectii hardware:

OTP (Over Temperature Protection) i
OCP (Over Current Protection)
OPP (Over Power Protection)
SCP (Short Circuit Protection)
OVP (Over Voltage Protection)
UVP (Under Voltage Protection)
SIP (Surge & Inrush Protection)

|Certificari

e Certificiri minime: CB, CE, cTUVus, CU, FCC, TUV, UKCA.
e Conformitate cu directive: Energy Star 9.0, ErP, WEEE, RoHS, |
Triman. i

Dimensiuni si greutate

e Dimensiuni maxime fara cabluri: 175 x 150 x 86 mm.
o Greutate: 2.3 kg.
e Culoare: negru.

Accesorii incluse

e Suruburi de montaj.
e Coliere de cabluri clasice si velcro.
e Manual In minimum 10 limbi (EN, DE, FR, ES, IT etc.).

5 |Kit module memorie RAM (cod cpv: 30234500-3) 2 | Buc

(Capacitate si structurd
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Capacitate totala: 64 GB.
Configuratie: 2 module x 32 GB {dual-channel).

Fiecare modul: organizare 1Rx8, bazat pe 8 circuite FBGA de 4 Gbit

x 8-bit fiecare.

Frecventd si latente

Frecventd de operare:
o Profil EXPO/XMP: minimum 5600 MHz {sau 5200-56001n
functie de compatibilitatea placii de bazd).
Latentd minima permisd: CL36 {profil echivalent).
Profiluri de performanta suportate:
o AMDEXPOv1.1
o Intel XMP 3.0

Suport pentru mod implicit JEDEC: DDR5-4800 CL40-39-39 @ 1.1V. |

Tensiuni si parametri electrici

Tensiune in profil EXPO/XMP: 1.25 V.
Tensiuni de operare:
o VDD=1.1yV,
vDDQ = 1.1V,
VPP = 1.8V,
VDDSPD = 1.8-2.0V.

O 0 O

Standard: 288-pin DIMM, contacte aurite.

Functii integrate

On-Die ECC (corectie interna a erorilor).
Compatibilitate cu profile multiple de timing:

o DDR5-5200 CL40-40-40 @ 1.25V
o0 DDR5-4800 CL38-38-38 @ 1.1V
o Profiluri XMP identice cu cele EXPO.

Dimensiuni si constructie

e Fiecare modul are disipator termic (heat spreader).

Dimensiuni modul:
o Tnéltime: 34.9 mm,
O Lungime: 133.35 mm,
o Grosime: 6.62 mm.
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e Construit conform specificatiilor JEDEC pentru DDRS5.

‘Conditii de operare

e Temperatura de operare: 0°C—85°C.
® Temperatura de depozitare: -55°C — +100°C

| 6 ‘Unitate de stocare internd SSD (_éod cpv: 30233132-5)

Form factor si interfata

e Format: M.2 2280 (80 x 22 mm).
e Interfatd: PCl Express 5.0 x4 NVMe.

Capacitate

¢ Capacitate: 2 TB (= 2048 GB).
e Tehnologie NAND: 3D TLC.
® Memorie DRAM cache: da (integratad).

Performanta secventiald {(minime obligatorii)

e Citire secventialda: minimum 14.700 MB/s
e Scriere secventiald: minimum 14.000 MB/s

Perfarmanta random 4K

e C(Citire random: minimum 2.200.000 IOPS
® Scriere random: minimum 2.200.000 IOPS

Durabilitate si fiabilitate

e Total Bytes Written (TBW): minimum 2.0 PB.
e MTBF: minimum 2.000.000 ore.
® Suport pentru DirectStorage.

Consum de energie

e Consum mediu: 0.27 W

e Consum la sarcind extremd (citire): pandla 7.0 W
SFYR2S_en

® Consum maxim estimat: pandla 7.0 W

Temperatura de operare si stocare

1 Buc
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Temperatura de (;berare: 0°C-70°C
Temperatura de depozitare: -40°C — 85°C

Caracteristici suplimentare

Controller: SM2508.
Suport pentru vibratii in operare: 2.17G (7-800 Hz)
Suport vibratii non-operare: 20G (20-1000 Hz)

Include mecanisme avansate de thermal throttling / cooling design |

(cerintd minima pentru SSD-uri Gen5).

9)

7 sistem de ricire pentfu unitatea central3 de proceéare (cod cpv: 39711130-

Tip si performanta generald

Tip rdcire: lichid (AlO), cu pompd integrat3 si radiatoare dedicate.
Récire activa, cu ventilatoare dedicate.

Presiune statica minima: 3.91 mmH,0.

Flux de aer: minimum 94.87 CFM.

Nivel maxim de zgomot in operare: £33.2 dB(A).

Compatibilitate socket

Coolerul trebuie sa fie compatibil cu urmatoarele socket-uri:

AMD AM4
AMD AM5
Intel LGA 1700
Intel LGA 1851

Radiator / Dimensiuni

Radiator cu lungime totald aproximativa: 396 mm
Latime maxima: 125 mm

Tnaltime maxima: 125 mm

Ventilatoare

Numar ventilatoare: 3
Dimensiune ventilator: 120 mm
Turatie ventilator: 420 — 1700 rpm
Conector ventilator: 4-pin PWM
Control PWM: da (suport complet)

‘ Conectivitate si control

Conectori ventilator tip 4-pin PWM.

1 Buc
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‘ Nivel zgomot

Suport pentru control avansat al vitezei (PWM).

Zgomot maxim n sarcind: £33.2 dB(A) atat pentru ansamblu, cat si
pentru ventilatoare.

Alte caracteristici ‘

Cooler complet asamblat din fabrica, gata de montare. |
Récire activa cu pompa integrata.

e Tip carcasa: Full Tower.

Dimensiuni si materiale

Compatibilitate radiatoare si ventilatie

8 |Carcasi componente (cod cpv: 3023_4360;3) |1 Buc |

Tip si format ‘

Compatibilitate pldci de baza:

E-ATX,

XL-ATX, _
ATX, I
Micro-ATX,

Mini-ITX. !

O 0O 0 0 ¢

Dimensiuni maxime (L x | x h): 2532 x 327 x 484 mm,
Materiale utilizate: otel (SGCC), ABS, panouri de sticla.
Greuiate netd minim3a: = 14.8 kg.

Greutate brutad: = 17.2 kg.

Panouri si design _ |

Carcasa trebuie s3 aibd panou frontal si lateral complet din sticla ‘

Sistem de iluminare integrat prin: '
O Banda ARGB de mari dimensiuni vizibild frontal.

Suport pentru inversarea layout-ului (montare normala / inversata /

orizontald).

Suport pentru pldci de baza cu conectori pe partea din spate.

www.uvt.ro



N

Carcasa trebuie sd suporte simultan sisteme de ricire avansate de mari
dimensiuni:

|
Radiatoare suportate (minim):

Top: 120/ 140 / 240/ 280 / 360 / 420 mm |
Side: 120 / 240/ 280 / 360 mm '
Bottom: 120 / 140/ 240 / 280 / 360 / 420 mm

Rear: 120/ 140 mm

Ventilatoare (numar maxim):

e Top:3x140/120 mm
e Side:3x140/120 mm
e Bottom:3x140/120 mm
® Rear:1x140/120mm

Spatiu intern si compatibilitate componente

® Lungime maximad GPU: pana la 495 mm.
e Inaltime maxim3 cooler CPU: pan3 la 190 mm.
® Lungime maxima PSU: pana la 225 mm.

|Bay-uri de stocare

e Minimum:

0 6x2.5" (4incluse)
‘ 0 2x3.5"(1linclus)

Sloturi de expansiune
@ Numadr sloturi PCle: 8.

Controlere si hub-uri integrate |

e Minimum 2 hub-uri pentru ventilatoare si ARGB, totalizind 12
conectori.
e Conector ARGB: 3-pin standard. ‘

Panou I/O

Carcasa trebuie sa includa:
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1x USB 3.2 Gen 2 Type-C

2 x USB 3.2 Type-A |
Audio HD combinat
Buton dedicat ARGB
Buton Reset

Buton Power

Caracteristici speciale

e Sistem avansat pentru prevenirea sag-ului GPU,

e Suport pentru montarea usoara a radiatoarelor prin bracket-uri
detasabile top & bottom.

e (Carcasa trebuie sd fie pregatitd pentru sisteme cu componente
extra-large (HEDT).

Cé;ti-model Sennheiser A_c:centuﬁ'\ True Wireless Blaék _ L2 buc
sau echivalent (cod cpv: 32342100-3)

Caracteristici:
' e 8orederedare

® 20 de ore suplimentare oferite de cutie

e Bluetooth 5.3 compliant, class 1, 10 mW(max)
e Bluetooth Classic & LE Audio

e A2DP, AVCRP, HFP, TMAP, PBP

e SBC, AAC, aplX, LC3

e Tip speaker: TrueResponse, diametru 7mm

e Active Noise Cancellation: tip Hybrid ANC

e Mic: MEMS, frecventa: 100 Hz — 10 kHz
| ® Contact cu urechea: in ureche

® Impedanta nominald: 5Hz — 21kHz

® Principiu de functionare: dinamic

e Sensibilitate: 107 dB SPL (1 kHz / 1 mW)

® THD: <0,08% (1kHz / 94dB) |
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e Greutate: 2,1 g (cascd), 141g (pachet_) ‘
i
|

Sistem audio (cod cpv: 32342412-3)

|
‘10
|
|
|

Tip si configuratie ‘

e Sistem audio 2.0 activ, cu doud boxe (una activa + una pasiva).

e Include incarcator GaN integrat pentru alimentare si functii
suplimentare.

e Putere totald RMS: minimum 70W.

Putere si difuzoare
Putere RMS minimd per canal: !

e Tweetere:15Wx2
e Difuzoare mid-low: 20 W x 2

Difuzoare integrate:
e Tweeter: 1.25 inch (32 mm), dome din matase.
e Mid-low: 2.75 inch (=70 mm) cu membranad de aluminiu long-throw.

|
Procesare audio

Sistemul trebuie sa includa:

Procesare digitald completa a semnalului (DSP)
Crossover activ pe doud cdi

Dynamic Range Control {DRC)

Certificdri: Hi-Res Audio si Hi-Res Audio Wireless

Frecventa si calitate audio

® Réaspuns n frecventa: 55 Hz — 40 kHz
e Raport semnal-zgomot (SNR): = 85 dB(A)

fluminare
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|

‘ | e Sistem de iluminare RGB integrat cu efecte dinamice avansate,
|
|

bazat pe tehnologie brevettatad de tip TempoAbyss sau echivalent.

(Conectivitate fizic3 si wireless

0 Bluetooth
o USB-A audio
o RCA/LINE-IN . '| .

|
e Intrari audio minime: { ‘
|
|

|
|
e lesire pentru subwoofer extern {(port dedicat). ; ‘
! e Bluetooth: versiunea 5.3. : 5 |

| Functii smart si control

| e Compatibilitate cu o aplicatie mobil dedicatd pentru controf extins
(preseturi EQ, iluminare, setdri DSP). |
| |
|

[Porturi de incédrcare si alimentare GaN
|

‘Sistemul trebuie sd includa: ;

| ® Un port USB-A suplimentar

|

| @ Doud porturi USB-C cu incdrcare rapida GaN ' ‘
| ® Putere de incircare combinatd: panéd la 65W (TurboGaN). |
|

Dimensiuni si greutate E ;
Boxa activd (minim): ‘
‘ e 141.5x213x216.8mm (I x hxa) |
Boxa pasiva (minim): |

e 130x213x212 mm :
Greutate totald minima a sistemului: 2 5.3 kg. . i

Culoare: negru

Conditii de garantie: minim 36 luni

Termen de livrare: Furnizorul se obligd sa livreze produsele la Universitatea de Vest din Timisoara, Sediul
Central UVT (Bd. Vasile Parvan, Nr. 4, Timisoara), in termen de 10 zile de la data comunicarii contractului
catre furnizor.
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Livrarea produselor: Livrarea produselor se va face la Magazia centrald si va fi anuntatd cu minim 5 zile
inainte de livrare. Livrarea, descdrcarea si manipularea produselor se va face de cdtre furnizor pand in
interiorul locatiei specificate.

Receptia produselor: Recepfia se va face la destinatia finala a produselor, respectiv la Magazia Universitatii
de Vest din Timisoara, Bd. Vasile Parvan nr. 4 {intrarea de pe strada Traian Lalescu), de cdtre reprezentantii
ifmputerniciti ai Achizitorului si ai Furnizorului, pe baza documentelor legale.

Prin nerespectarea acestor prevederi si pentru livrarea produselor prin curier, furnizorul isi asuma intreaga
responsabilitate pentru continutul si integritatea coletelor livrate si va suporta toate cheltuielile ocazionate
de eventualele constatdri ale comisiei de receptie a Universitdtii de Vest din Timisoara privind produsele
deteriorate sau neconformitati ale acestora.

Valabilitatea mentinerii ofertei: Minim 30 de zile

Responsabil proies*,
Asist. Univ_~ vdor-Radu GRUMEZA

<

Sef servici
Anton Licz

Administr=*
Ecof
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